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密着力評価 剥離試験機



PETフィルム（易接着面成膜）とポリイミドフィルム基材を用いた銅成膜密着力評価
１．特殊プラズマ処理（TPS）の密着力改善効果
２．密着力の低下防止処理効果（170℃×60分加熱処理）

PETフィルムへの銅成膜（TPS有無）と引張試験結果

成膜構成
PET ／ 銅 PET ／ ＴＰＳ＋α ／ 銅

Cuスパッタ(TPSなし) Cuスパッタ（TPSあり）

加熱なし [N/cm] １.８７ ７.５８
加熱あり １７０℃×６０分[N/cm] １.５０ ８.１５

PETフィルムと銅スパッタリングの密着力はおよそ１N/cmありますが、今後の製品にはそれ以上の密着力が要求されます。
弊社では基材と成膜材料の密着力を改善させる特殊プラズマ処理技術を開発し、フィルムへの密着力を１N/cm以上にす
ることが可能です。
弊社ではこの特殊プラズマ処理技術をPET以外のフィルム（PIなど）に応用して密着力強化の効果を確認しています。
フィルム加熱工程によって発生する銅酸化による密着力の低下もこの特殊プラズマ処理技術を応用することで、PETだけ
でなくPIでも密着力の低下防止効果を発揮しています。
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注) 記載されている数値は実測値であり、保証値ではありません。

引張試験測定条件
F=20N 試験片幅：2mm ※N/cm変換は×５にて換算値

PI（ポリイミド）フィルムへの銅成膜（TPS有無）と引張試験結果

成膜構成
PＩ ／ 銅 PＩ ／ ＴＰＳ＋α ／ 銅

Cuスパッタ(TPSなし) Cuスパッタ（TPSあり）

加熱なし [N/cm] １.００ １０.５０

加熱あり １７０℃×６０分[N/cm] ０.０５ ８.９０


